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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE
“SISTEMA DE FABRICACION DE CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA
MULTICAPA EN TECNOLOGIA LTCC”

1. Objeto

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es el de definir las
caracteristicas asi como las condiciones de entrega e instalacion de un “Sistema de
fabricacion de circuitos de alta frecuencia en tecnologia LTCC”, para la fabricacion de
componentes de alta frecuencia en tecnologia de materiales ceramicos co-sinterizados a
baja temperatura.

El presente suministro est4 dividido en un total de 5 lotes a los que podra ticitarse
de manera individual y cuya denominacion es:

Lote 1) Perforadora automdtica de precision

Lote 2) Prensa laminadora isostdtica

Lote 3) Horno de sinterizado

Lote 4) Microscopio éptico para metrologia dimensional e inspeccion
Lote 5) Sala limpia modular

2. Descripcion y caracteristicas técnicas de los diferentes lotes
del suministro

Lote 1) Perforadora automatica de precision
2.1.1. Especificaciones técnicas

La perforadora automatica de precision debe permitir la creacion de agujeros de registro,
cavidades y via holes en laminas de green tape para LTCC con espesores de entre 100 um
y 1 mm,

El equipo debe disponer de mdltiples herramientas asi como de un sistema de limpieza de
residuos. El alineamiento del green tape debe estar asistido dpticamente.

Las caracteristicas técnicas que debe reunir el equipo son las siguientes:
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+ Area minima de trabajo: 150 x 150 mm

¢ Minimo namero de herramientas: 4

+ Minimo niimero de perforaciones por minuto separadas 1mm: 600
¢ Resolucion de posicionamiento: + 1 um

e Precision de la perforacion: + 10 um

« Diametro minimo de via hole: + 75 um

o Work holder para LTCC Green Tape

e« Compatible ficheros Gerber

* Set de herramientas (Minimo: 1 registro + 1 cavidades + 2 via holes)
» Apto para su instalacion en sala limpia

o Formacién técnica en el uso del equipo

ey e

Seran obligaciones de la empresa licitadora proporcionar un minimo de 1 afo de
garantia. El transporte, instalacion y puesta en marcha del equipo en su ubicacion
definitiva seran a cargo del suministrador.

Otras caracteristicas del equipo ofertado que se valoraran positivamente son:

» Opciones adicionales que amplien la funcionalidad del equipo
» Ampliacion del periodo de garantia

¢ Menor huella de laboratorio posible

¢ Sencillez de manejo y operacion

Lote 2) Prensa laminadora isostatica
2.2.1. Especificaciones técnicas

El equipo debe permitir la laminacion de circuitos multicapa formados por l&minas
apiladas de green tape.

Sus caracteristicas deben permitir una comoda introduccion de los substratos a laminar en
el interior de la camara, asi como un ciclo de trabajo lo mas corto posible.

Junto al equipo debe suministrarse un sistema para el sellado al vacio del circuito
multicapa.

Las caracteristicas técnicas que debe reunir el equipo son las siguientes:

e Area minima de substrato: 150 x 150 mm
¢ Presion de laminacién: >26 MPa (3626 psi)
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¢ Control de la presion de laminado con precision de: + 1 MPa (145 psi)

o Temperatura de laminacién: >80 °C

¢ Control de la temperatura de laminado con precision de: + 2 °C

» Apto para instalacién en sala limpia

+ Transporte, instalacién y puesta en marcha en su ubicacién definitiva
+ Formacion técnica en el uso del equipo

Seran obligaciones de la empresa licitadora proporcionar un minimo de 1 afo de
garantia. El transporte, instalacion y puesta en marcha del equipo en su ubicaci6n
definitiva seran a cargo del suministrador.

Otras caracteristicas del equipo ofertado que se valoraran positivamente son:
 Opciones adicionales que amplien la funcionalidad del equipo
e Ampliacion del periodo de garantia
¢ Menor huella de laboratorio posible
» Sencillez de manejo y operacion

Lote 3) Horno de sinterizado
2.3.1. Especificaciones técnicas

El horno debe permitir el co-sinterizado del laminado de green tape junto con los
materiales conductores depositados en él.

El equipo debe garantizar una distribucién lo mas uniforme posible de la temperatura en
el interior de la cAmara asi como un control preciso del perfil de temperatura del proceso’
tanto en su definicion como en su monitorizacion.

Las caracteristicas técnicas que debe reunir el equipo son las siguientes:

¢ Area minima de substrato: 100 x 100 mm

o Temperatura maxima: >1000 °C

¢ Maxima rampa en temperatura: >50 °C/min ‘

¢ Sistema de extraccion para eliminacién de solventes (de-binding)
e Sistema de ventilacién para enfriamiento

o Control del perfil de temperatura con precisién de + 0.5 °C

¢ Control del horno mediante PC

» Soporte para multiples circuitos ceramicos
¢ Transporte, instalacion y puesta en marcha en su ubicaciéon definitiva
+« Formacion técnica en el uso del equipo
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Seran obligaciones de la empresa suministradora proporcionar un minimo de 1 afio de
garantia. El transporte, instalacion y puesta en marcha del equipo en su ubicacion
definitiva seran a cargo del suministrador.

Otras caracteristicas del equipo ofertado que se valoraran positivamente son:

e Opciones adicionales que amplien la funcionalidad del equipo
e Ampliacion del periodo de garantia

e Menor huella de laboratorio posible

¢ Sencillez de manejo y operacion

Lote 4) Microscopio optico para metrologia dimensional e inspeccién
2.4.1. Especificaciones técnicas

El sistema de metrologia dimensional mediante microscopio optico debe permitir la
inspeccion y medida de los materiales empleados en el sistema de fabricacion de circuitos
de alta frecuencia en tecnologia LTCC, asi como permitir la cuantificacion de los
parametros de fabricacion finales derivados del proceso de laminacion y sinterizado.

Las caracteristicas técnicas que debe reunir el equipo son las siguientes:

¢ Area minima de medida: 200 x 200 mm
¢ Resoluciéon minima X/Y/Z (6ptica): £ 5 um

e Opcidén para la incorporacién de un kit de medicién por contacto
mediante palpador mecanico

e Software de control y medida mediante PC
s Instalacion y puesta en marcha en el laboratorio
+ Formacion técnica en el uso del equipo

Seran obligaciones de la empresa suministradora proporcionar un minimo de 1 afio de
garantia. El transporte, instalacion y puesta en marcha del equipo en su ubicacidn
definitiva seran a cargo del suministrador.

Otras caracteristicas del equipo ofertado que se valoraran positivamente son:

e Opciones adicionales que amplien la funcionalidad del equipo
e Ampliacién del periodo de garantia

¢ Menor huella de laboratorio posible

e Sencillez de manejo y operacion
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Lote 5) Sala limpia modular
2.5.1. Especificaciones técnicas

El sistema de fabricacion de circuitos de alta frecuencia en tecnologia LTCC estara
instalado en el interior de una sala limpia que debe cumplir con las especificaciones del
estandar iSO 7.

El propésito de la sala limpia es proporcionar un entorno libre de particulas, con un
control de los parametros de temperatura y humedad que garanticen la repetibilidad de
los procesos de fabricacion llevados a cabo.

Las caracteristicas técnicas que debe reunir el equipo son las siguientes:

e Superficie Gtil total: 50 m?

¢ (Clase ISO 7 en la sala principal

¢ Sistema modular con posibilidades de ampliacién y transporte
¢ Control de temperatura y humedad: + 2.5 °C / + 15%

e Estancias: Precamara (ISO 8) y sala principal (1SO 7)

¢ Puntos de acceso para agua, aire comprimido y N;

El suministro de materiales e instalaciones de los componentes que debe permitir la
realizacion de dicha sala limpia modular debe incluir:

» Cerramientos verticales y de techo con elementos aptos para salas
limpias, sin juntas y de facil limpieza

e Cuadro eléctrico e iluminacion

» Equipos y elementos de climatizacion y difusion

» Interconexiones y conductos

¢ Ingenieria y puesta en marcha de la instalacion

Seran obligaciones de la empresa licitadora proporcionar un minimo de 1 afio de garantia
en todos los suministros y equipos de la sala limpia. El transporte, instalacion y puesta
en marcha de los materiales suministrados en su ubicacion definitiva seran a cargo del

suministrador.
Otras caracteristicas que se valoraran positivamente son:

s Mobiliario de laboratorio: vitrina de gases (1) + bancos de trabajo (2)
¢ Certificacion de la sala limpia

Valencia, 20 de diciembre de 2011
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